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Induktionskochfeld mit Induktorspulen-Feld

Die Erfindung betrifft ein Induktionskochfeld aufweisend ein Induktorspulen-Feld mit meh-
reren unterhalb einer Zubereitungsplatte angeordneten Induktorspulen zur freien Positio-

nierbarkeit eines Zubereitungsbehalters auf der Zubereitungsplatte.

Insbesondere fiir Kochfelder mit einzelnen, lokal definierten Kochzonen, die mit einem
Widerstandsheizelement betrieben werden, ist es beispielsweise aus DE 10 2004 015255
A1 bekannt, eine Temperatur einer Seitenwand eines Kochtopfs mittels eines oberseitig
aus dem Kochfeld herausragenden, einer der Kochzonen fest zugeordneten IR-Sensors

seitlich abzufiihlen.

Beispielsweise aus DE 10 2006 026 907 A1 bekannt ist eine Induktionskochmulde mit
einer Sensorvorrichtung mit einem ersten Sensor, welcher zur Erfassung von Messwerten
zur Bestimmung einer Temperatur einer definierten Zubereitungszone, auf der ein Zube-
reitungsbehalter zur Aufnahme eines Zubereitungsguts aufstellbar ist, und mit einem IR-
Sensor, welcher zur Detektion von Warmestrahlung der Zubereitungszone und eines Bo-
dens des Zubereitungsbehalters ausgebildet ist, und einer Auswerteeinheit, welche mit
dem Sensor und dem IR-Sensor elektrisch verbunden ist und mit welcher abhangig von
den von den Sensoren (ibertragenen Informationen die Temperatur des Bodens ermittel-
bar ist, wobei die beiden Sensoren derart angeordnet sind, dass deren drtliche Erfas-
sungsbereiche zumindest bereichsweise Uberlappend, insbesondere im Wesentlichen
vollstandig Uberlappend, angeordnet sind. Die Sensoren sind dazu an einem mittigen
ausgesparten Bereich eines jeweiligen Induktors angeordnet, wobei jeder Zubereitungs-
zone ein entsprechender Induktor zugeordnet ist. Hierbei ist es nachteilig, dass einige
Zubereitungsbehalter an der Unterseite ihres Bodens eine mittig platzierte Verfarbung
(z.B. einen roten Punkt) oder einen Markenstempel aufweisen, welche eine Abfiihlung

einer Temperatur mittels des IR-Sensors verfalschen kénnen.

Auch ist ein Induktionskochfeld bekannt, welches ein Induktorspulen-Feld aus vielen ver-
gleichsweise kleinen Induktorspulen aufweist, so dass ein Gargeschirr frei auf dem Induk-
tionskochfeld positionierbar ist. Dabei ist nachteilig, dass aufgrund der freien Positionier-

barkeit des Zubereitungsbehalters eine seitliche IR-Temperaturabfiihlung nur schwierig
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umsetzbar ist. Aufgrund der geringen Grofde der Induktorspulen ist aber auch eine unter-
seitige IR-Abflihlung nach DE 10 2006 026 907 A1 nachteilig, da der ausgesparte Bereich
in der Mitte der Induktoren, welcher eine gewisse Mindestgrofle aufweisen muss, eine
Leistungsfahigkeit der Induktorspulen erheblich beeintrachtigt. Folglich werden zur Tem-
peraturabfiihlung an einem frei positionierbaren Induktionskochfeld bisher RFID-Systeme
mit speziellen Systemtdpfen, die mit einem RFID-Temperatursensor ausgestattet sind,

und einem zentralen Funkempfanger verwendet.

Es ist die Aufgabe der vorliegenden Erfindung, die Nachteile des Standes der Technik
zumindest teilweise zu iberwinden und insbesondere eine Mdglichkeit zur Temperaturab-
fuhlung auf der Grundlage von Infrarotstrahlung bereitzustellen, welche eine Temperatur
eines Zubereitungsbehalters auf einem frei belegbaren Induktionskochfeld besonders

zuverlassig abfuhlen kann, ohne eine Leistungsfahigkeit zu vermindern.

Diese Aufgabe wird gemafl den Merkmalen der unabhangigen Anspriiche geldst. Bevor-

zugte Ausflihrungsformen sind insbesondere den abhangigen Anspriichen entnehmbar.

Die Aufgabe wird geldst durch ein Induktionskochfeld, aufweisend ein Induktorspulen-Feld
mit mehreren unterhalb einer Zubereitungsplatte angeordneten Induktorspulen zur freien
Positionierbarkeit eines Zubereitungsbehalters auf der Zubereitungsplatte. Unterhalb der
Zubereitungsplatte und seitlich neben den Induktorspulen ist mindestens ein Infrarot (IR)-

Sensor angeordnet.

Die so angeordneten Induktorspulen sind folglich nicht jeweils einer festen, lokalen Zube-
reitungszone zum Aufsatz eines Zubereitungsbehalters zugeordnet. Vielmehr kann der
Zubereitungsbehalter frei auf der Zubereitungsplatte angeordnet sein, und die von dem
Zubereitungsbehalter ausreichend Uberdeckten, typischerweise mehreren (kleinen) Induk-

torspulen werden automatisch erkannt und aktiviert (Topferkennung).

Eine Anordnung des mindestens einen IR-Sensors seitlich neben den Induktorspulen
kann insbesondere umfassen, dass sich ein Messbereich des mindestens einen IR-
Sensors seitlich neben den Induktorspulen befindet, wahrend zumindest Teile des Sen-
sors als solchem sich auch an anderer Stelle befinden kdnnen. Jedoch mag sich auch der

mindestens eine IR-Sensor als solcher seitlich neben den Induktorspulen befinden.
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Die Zubereitungsplatte kann auch als Abdeckplatte bezeichnet werden und ist insbeson-
dere fiir das von den Induktorspulen erzeugte magnetische Feld und fiir den von dem

mindestens einen IR-Sensor abfiihibaren IR-Messbereich durchladssig. Die Zubereitungs-
platte kann insbesondere eine Platte aus Glas (einschliel3lich Hartglas) oder Glaskeramik

sein.

Ein solches Induktionskochfeld weist den Vorteil auf, dass der mindestens eine IR-Sensor
die Effektivitat der (kleinen) Induktorspulen nicht beeintrachtigt. Zudem ist in der iberwie-
genden Zahl der Falle mindestens ein solcher IR-Sensor in einem Randbereich, d.h. au-
Rermittig, zu einem aufgesetzten Zubereitungsbehalter angeordnet, so dass eine hohe
Messgenauigkeit ermoglicht wird. Die Anordnung des mindestens einen IR-Sensors ist

auRerdem einfach Uber den Bereich der Zubereitungsplatte wahlbar.

Es ist eine Weiterbildung, dass ein Durchmesser der Induktorspulen zwischen 5 cm und

10 cm liegt.

Es ist eine Ausgestaltung, dass die Induktorspulen in Draufsicht auf das Induktionskoch-
feld in einem dichtgepackten Muster angeordnet sind und mindestens ein IR-Sensor in
einer Lucke der Induktorspulen angeordnet ist. Dadurch werden eine hohe Packungsdich-
te und somit ein hoher Energielibertrag pro Flacheneinheit und gleichzeitig eine IR-

Messung ermdglicht.

Unter einem dichtgepackten Muster kann insbesondere eine Anordnung der Induktorspu-
len verstanden werden, bei welchem benachbarte Induktorspulen unmittelbar oder mit
einem nur geringen Abstand zueinander angeordnet sind. Insbesondere das dichtgepack-

te Muster kann ein regelmaRiges Muster sein.

Es ist eine Weiterbildung, dass das dichtgepackte Muster einer hexagonal dichtesten Pa-
ckung entspricht. Diese ermoéglicht eine besonders hohe Packungsdichte. Eine Liicke
ergibt sich dabei jeweils zwischen drei als Spitzen eines Dreiecks angeordneten Induk-

torspulen.
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Jedoch sind grundsatzlich auch andere dichtgepackte Muster einsetzbar, z.B. ein recht-
eckiges Matrixmuster der Ordnung (m x n). Eine Licke ergibt sich hierbei insbesondere

jeweils zwischen vier als Ecken eines Quadrats angeordneten Induktorspulen.

Es ist noch eine Weiterbildung, dass an mindestens einem Rand des Induktorspulen-
Felds mindestens ein IR-Sensor zwischen zwei benachbarten Induktorspulen angeordnet
ist. So Iasst sich auch eine in Bezug auf die Zubereitungsplatte randseitige IR-

Temperaturmessung durchfiihren.

Es ist insbesondere eine Weiterbildung, dass an einem Rand kein IR-Sensor zwischen
zwei benachbarten Induktorspulen angeordnet ist und an einem anderen Rand zwischen
allen zwei benachbarten Induktorspulen jeweils ein IR-Sensor angeordnet ist. So lasst
sich, insbesondere abhangig von dem gewahlten Anordnungsmuster, eine randseitige IR-
Temperaturmessung auch mit einer geringeren als der maximal moglichen Anzahl an IR-

Sensoren durchflhren, was Kosten spart.

Es ist eine weitere Ausgestaltung, dass in samtlichen Liicken der Induktorspulen ein IR-
Sensor angeordnet ist. Dadurch wird eine besonders dichte IR-Temperaturmessung er-

moglicht.

Es ist noch eine weitere Ausgestaltung, dass nur in einigen der Liicken der, insbesondere
hexagonal dichtesten, Anordnung oder Packung der Induktorspulen ein IR-Sensor ange-
ordnet ist. Dadurch kann die Zahl der IR-Sensoren reduziert werden, was Kosten spart.
Beispielsweise mag nur jede zweite Licke in jeder Richtung ausgefillt sein. Insbesondere
mdgen die IR-Sensoren aber auch in einer unregelmafigen Anordnung vorliegen, was
eine effektive Temperaturabfiihlung bei einer besonders kleinen Zahl von IR-Sensoren

ermoglicht.

Es ist ferner eine Ausgestaltung, dass eine minimale Anzahl von IR-Sensoren vorhanden
und angeordnet ist, so dass eine Kreisflache auf dem Kochfeld mit einem Durchmesser
von mindestens 20 cm mindestens einen IR-Sensor umfasst. Dadurch wird sichergestellt,
dass ein Boden eines in der Regel kleinsten Standard-Kochtopfs von mindestens einem
IR-Sensor abflihlbar ist und so eine sichere Temperaturregelung auch flir kleine Kochtdp-

fe ermoglicht wird.
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Es ist ferner eine Ausgestaltung, dass eine minimale Anzahl von IR-Sensoren vorhanden
und angeordnet ist, so dass eine Kreisflache auf dem Kochfeld mit einem Durchmesser
von mindestens 20 cm mindestens zwei IR-Sensoren umfasst. Dies ermoglicht eine noch
sicherere und zudem fir zumindest einen Sensor aulRermittige IR-Temperaturbestim-

mung.

Es ist auch eine Ausgestaltung, dass das Induktionskochfeld dazu eingerichtet ist, zum
Betreiben eines bestimmten Zubereitungsgeschirrs verwendete Induktorspulen zu erken-
nen, auf der Grundlage der erkannten Induktorspulen zu bestimmen, welche IR-Sensoren
von dem bestimmten Zubereitungsgeschirr Giberdeckt sind und nur solche IR-Sensoren
zur Temperaturbestimmung des bestimmten Zubereitungsgeschirrs heranzuziehen. So
lasst sich eine besonders genaue IR-Temperaturmessung des bestimmten Zubereitungs-
geschirrs erreichen. Das Erkennen der Induktorspulen kann mittels bekannter Verfahren

durchgefiihrt werden, z.B. einer "Topferkennung".

Das Bestimmen, welche IR-Sensoren von dem bestimmten Zubereitungsgeschirr tiber-
deckt sind, kann insbesondere umfassen, dass aus den erkannten Induktorspulen eine
Form des Zubereitungsbehalters bestimmt oder abgeleitet wird und innerhalb dieser Form

liegende IR-Sensoren zur IR-Temperaturmessung herangezogen werden.

Das Bestimmen, welche IR-Sensoren von dem bestimmten Zubereitungsgeschirr tiber-
deckt sind, kann insbesondere umfassen, dass solche IR-Sensoren zur IR-
Temperaturmessung herangezogen werden, welche sich in einer Liicke befinden, deren
die Lucke bildende Induktorspulen samtlich zum Betreiben des bestimmten Zubereitungs-

geschirrs verwendbar sind.

Das Bestimmen, welche IR-Sensoren von dem bestimmten Zubereitungsgeschirr tiber-
deckt sind, mag auch umfassen, dass solche IR-Sensoren zur IR-Temperaturmessung
herangezogen werden, welche sich in einer Licke befinden, deren die Liicke bildende
Induktorspulen Uberwiegend zum Betreiben des bestimmten Zubereitungsgeschirrs ver-

wendbar sind (z.B. zwei von drei Induktorspulen oder drei von vier Induktorspulen).
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IR-Sensoren, die in Bezug auf die Zubereitungsplatte bzw. die Anordnung der Induk-
torspulen randseitig angeordnet sind, moégen beispielsweise zur IR-Temperaturmessung
herangezogen werden, wenn beide Induktorspulen, zwischen denen sich der IR-Sensor

befindet, von dem bestimmten Zubereitungsgeschirr Uberdeckt sind,

Es ist aulRerdem eine Ausgestaltung, dass das Induktionskochfeld dazu eingerichtet ist ,
auf der Grundlage der erkannten Induktorspulen zu bestimmen, welche IR-Sensoren
(d.h., welcher mindestens eine Sensor) von einem Randbereich des bestimmten Zuberei-
tungsgeschirr Giberdeckt sind und nur solche IR-Sensoren zur Temperaturbestimmung
des bestimmten Zubereitungsgeschirrs heranzuziehen. Dadurch wird eine Messverfal-
schung durch eine Bodenmitte des Zubereitungsbehalters vermieden. Diese Ausgestal-
tung mag insbesondere nur dann wirksam werden, wenn tiberhaupt mindestens ein IR-

Sensor von einem Randbereich des bestimmten Zubereitungsgeschirrs lberdeckt ist.

Falls mehrere Temperatursensoren, insbesondere (reale oder virtuelle, siehe unten) IR-
Sensoren, fur eine Temperaturbestimmung des bestimmten Zubereitungsgeschirrs he-
rangezogen werden konnen, kdnnen deren Messwerte zum Bereitstellen eines einzigen

Temperaturwerts gemittelt, insbesondere gewichtet gemittelt, werden.

Es ist darliber hinaus eine Ausgestaltung, dass unterhalb der Zubereitungsplatte mehrere
Kontakttemperatursensoren an der Zubereitungsplatte seitlich versetzt (und also
beabstandet) zu den IR-Sensoren angebracht sind. Durch die Kontakttemperatursensoren
I&sst sich ein Einfluss einer Erwarmung der Zubereitungsplatte auf die IR-Temperatur-

messung berlicksichtigen.

Es ist noch eine Ausgestaltung, dass das Induktionskochfeld dazu eingerichtet ist, Signale
mindestens eines von dem bestimmten Zubereitungsgeschirr Giberdeckten, benachbart
angeordneten Paars aus einem IR-Sensor und einem Kontakttemperatursensor korreliert
auszuwerten. Dabei wird ausgenutzt, dass Uberraschenderweise ein zuverlassiger Zu-
sammenhang zwischen den Signalen des IR-Sensors und des Kontakttemperatursensors
besteht und daraus ein Sensorsignal eines sich am Ort des Kontakttemperatursensors
befindlichen "virtuellen" IR-Sensors mit ausreichender Genauigkeit ableitbar ist. Folglich
kann eine Temperaturmessung des Bodens eines Zubereitungsgeschirrs an Orten der

realen IR-Sensoren und der virtuellen IR-Sensoren durchgefiihrt werden. Da ein Kontakt-
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temperatursensor typischerweise preiswerter ist als ein IR-Sensor, ist so eine dichte und
dennoch preiswerte IR-basierte Temperaturbestimmung moglich. Es sind mehrfache Zu-

ordnungen eines Sensors moglich.

Der Kontakttemperatursensor mag insbesondere als ein NTC-Sensor oder als ein PTC-

Sensor ausgebildet sein.

Es ist noch eine Ausgestaltung, dass die Kontakttemperatursensoren mittig in Bezug auf
die Induktorspulen angeordnet sind. Dabei wird keine groe Offnung in der Induktorspule
bendtigt, da der Kontakttemperatursensor beispielsweise oberhalb der Induktorspule an-
geordnet sein mag und nur ein oder zwei diinne zugehdrige elektrische Leitungen verlegt
zu werden brauchen oder ein typischerweise diinner Temperaturfithler durch ein nur klei-
nes Loch durch die Induktorspule geflhrt zu werden braucht. Folglich wird eine Effektivitat
der Induktorspule nicht oder nicht wesentlich eingeschrankt. Durch diese Ausgestaltung
kann also eine virtuelle IR-Temperaturmessung mittig an den Induktorspulen bereitgestellt

werden.

Es ist eine Weiterbildung, dass Kontakttemperatursensoren an sédmtlichen Induktorspulen

angeordnet sind, was ein besonders dichtes Messfeld ergibt.

Es ist eine Weiterbildung, dass fiir jeden an einer Induktorspule angeordneten Kontakt-
temperatursensor ein benachbart zu dieser Induktorspule angeordneter IR-Sensor vor-
handen ist. So lasst sich grundsatzlich fiir samtliche Kontakttemperatursensoren eine "vir-

tuelle" IR-Temperaturmessung ableiten.

Allgemein kann eine IR-Temperaturmessung zur Regelung einer Temperatur des Zuberei-
tungsgefalles bzw. von darin befindlichen Zutaten verwendet werden. Auch kann eine IR-
Temperaturmessung zur Erkennung von Gefahrensituationen verwendet werden, z.B.

zum feststellen einer Uberhitzung des Zubereitungsgefiles.

Ein Zubereitungsgefall mag insbesondere ein Kochgeschirr wie ein Kochtopf, eine Pfan-

ne, ein Brater usw. sein, aber auch jeder andere induktiv heizbare Aufsatz.
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In der folgenden Figur wird die Erfindung anhand von Ausfiihrungsbeispielen schematisch
genauer beschrieben. Dabei kdnnen zur Ubersichtlichkeit gleiche oder gleichwirkende

Elemente mit gleichen Bezugszeichen versehen sein.

Die Fig. zeigt eine Draufsicht auf eine Zubereitungsplatte 2 eines Induktionskochfelds 1
mit mehreren unterhalb der Zubereitungsplatte 2 befindlichen Induktorspulen 3. Die Induk-
torspulen 3 bilden eine hexagonal dichtestgepackte Anordnung, wobei benachbarte In-
duktorspulen 3 zumindest anndhernd direkt aneinander angrenzen (d.h. ohne einen we-
sentlichen Abstand). Dadurch kann ein Zubereitungsbehalter Z, dessen seitliche Aulien-
kontur K seines Bodens gestrichelt angedeutet ist, frei auf der Zubereitungsplatte 2 positi-
oniert und betrieben werden. Dazu sind die Induktorspulen 3 vergleichsweise klein aus-
gebildet, hier mit einem Durchmesser von ca. 8 bis 8,5 cm. Der gezeigte Zubereitungsbe-
halter Z weist einen Durchmesser von 20 cm auf, was einer kleinsten Standardgrofe ent-

spricht.

Das Induktionskochfeld 1 weist ferner mehrere unterhalb der Zubereitungsplatte 2 befind-
liche IR-Sensoren 4 auf, welche oder deren Messflecke sich seitlich neben den Induk-

torspulen 3 befinden.

Ferner sind mehrere an einer Unterseite der Zubereitungsplatte 2 befestigte Kontakttem-
peratursensoren 5 in Form von NTC-Elementen in einem in Bezug auf die Induktorspulen
3 mittigen Bereich und damit seitlich versetzt zu den IR-Sensoren 4 vorhanden. Einige IR-
Sensoren 4, 4a befinden sich dabei in einer jeweiligen Liicke L der Induktorspulen 3 und
sind bei der gezeigten hexagonal dichtesten Packung von drei Induktorspulen 3 umgeben.
Andere IR-Sensoren 4, 4b befinden sich in Bezug auf die Anordnung der Induktorspulen 3

an einem Rand, und zwar dort zwischen zwei benachbarten Induktorspulen 3.

Das Induktionskochfeld 1 ist in zwei unterschiedlichen Ausfiihrungsbeispielen gezeigt,
namlich in einem ersten, unten gezeigten Ausfuhrungsbeispiel A und einem zweiten, oben
gezeigten Ausfiihrungsbeispiel B, welche durch eine Linie G voneinander getrennt sind. In
dem Ausfiihrungsbeispiel A ist in samtlichen Licken der hexagonal dichtesten Packung
der Induktorspulen 3 ein IR-Sensor 4 angeordnet, was ein besonders dichtes IR-Messfeld

ergibt. In dem Ausfiihrungsbeispiel B ist nur in einigen der Licken der hexagonal dichtes-
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ten Packung der Induktorspulen 3 ein IR-Sensor 4 angeordnet, was IR-Sensoren 4 ein-

spart und folglich ein besonders preiswertes Induktionskochfeld 1 ermdglicht.

Bei einem Aufsatz des Zubereitungsbehalters Z auf dem Induktionskochfeld 1 (hier bei-
spielhaft gemaf Ausflihrungsbeispiel B), werden diejenigen Induktorspulen 3 erkannt,
welche zum Induzieren eines Stroms in dem Boden des Zubereitungsbehélters Z zu des-
sen Betreiben geeignet sind und dazu entsprechend aktiviert werden konnen. Beispiels-
weise kann dies jede Induktorspule 3 sein, welche Uber ihren Mittelpunkt hinaus bedeckt
ist. Dies sind in der gezeigten Position des Zubereitungsbehalters Z samtliche sieben da-
von zumindest teilweise bedeckten Induktorspulen 3, 3z. Eine solche Erkennung der In-
duktorspulen 3z ist bereits bekannt und braucht deshalb hier nicht weiter ausgefihrt zu

werden.

Auf der Grundlage dieser sieben erkannten Induktorspulen 3z kann nun bestimmt werden,
welche IR-Sensoren 4 von dem bestimmten Zubereitungsgeschirr Uberdeckt sind, ndmlich
zumindest alle, hier: zwei, IR-Sensoren 4, 4z, die sich in einer durch die Induktorspulen 3z
gebildeten Liicke befinden. Nur diese (zwei) IR-Sensoren 4z aus der Menge aller IR-

Sensoren 4 werden zur Temperaturbestimmung des bestimmten Zubereitungsgeschirrs Z

herangezogen.

Wahrend in dem Induktionskochfeld 1 geman Ausfiihrungsbeispiel A auf jeder Position
des Zubereitungsgeschirrs Z davon mindestens acht Sensoren 4 (iberdeckt sind, was eine
hochgradig genaue, ggf. sogar ortsaufgeldste Temperaturmessung ermdoglicht, sind auch
bei dem Induktionskochfeld 1 gemaf Ausfuhrungsbeispiel B mindestens jeweils zwei IR-
Sensoren 4 Uiberdeckt. Dadurch kann eine die Genauigkeit erhdhende Messredundanz
erreicht werden, oder es kann ein IR-Sensor 4 ignoriert werden, wenn festgestellt wird,
dass dieser sich an einem mittigen Bereich des bestimmten Zubereitungsgeschirrs Z be-
findet. Da der Boden des Zubereitungsbehalters Z den Mindestdurchmesser von 20 cm

aufweist, gilt dies umso mehr fiir noch gréRere Zubereitungsbehalter.

Insbesondere kann die Zahl und Anordnung der IR-Sensoren 4 bei dem Induktionskoch-
feld 1 gemal Ausfiihrungsbeispiel B so gestaltet sein, dass sich eine minimale Anzahl an
IR-Sensoren 4 ergibt, von denen immer zumindest zwei IR-Sensoren 4 von einem Zube-

reitungsbehalter Z mit einem minimalen Standarddurchmesser seines Bodens, z.B. von
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20 cm, Uberdeckt sind. Alternativ mag die Zahl und Anordnung der IR-Sensoren 4 auch
auf eine gleichzeitige Uberdeckung nur eines IR-Sensors 4 oder von drei oder mehr IR-

Sensoren 4 hin ausgestaltet sein.

Daruber hinaus kann insbesondere fiir benachbarte Paare eines IR-Sensors 4 und eines
Kontakttemperatursensors 5 ein Zusammenhang zwischen den Signalen des IR-Sensors
4 und des Kontakttemperatursensors 5 hergestellt werden und daraus ein Sensorsignal
eines sich am Ort des Kontakttemperatursensors 5 befindlichen "virtuellen" IR-Sensors
mit ausreichender Genauigkeit abgeleitet werden. Folglich kann eine Temperaturmessung
auf Basis einer IR-Detektion an dem Boden des gezeigten Zubereitungsgeschirrs Z an
neun Orten (an zwei realen Orten der IR-Sensoren 4z und sieben "virtuellen" Orten der

Kontakttemperatursensoren 5 der Induktorspulen 3z) ausgewertet werden.

Allgemein mag ein (realer oder virtueller) IR-Sensor zur Temperaturmessung ignoriert
werden, falls er sich in der Mitte oder in einem definierten Bereich um die Mitte des Bo-

dens des Zubereitungsgeschirrs Z befindet, hier z.B. der mittige virtuelle IR-Sensor.

Selbstverstandlich ist die vorliegende Erfindung nicht auf die gezeigten Ausfiihrungsbei-

spiele beschrankt.
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Patentanspriiche

1. Induktionskochfeld (1), aufweisend ein Induktorspulen-Feld mit mehreren unter-
halb einer Zubereitungsplatte (2) angeordneten Induktorspulen (3) zur freien Posi-
tionierbarkeit eines Zubereitungsbehalters (Z) frei auf der Zubereitungsplatte (2),
dadurch gekennzeichnet, dass mindestens ein IR-Sensor (4, 4z) unterhalb der

Zubereitungsplatte (2) und seitlich neben den Induktorspulen (3) angeordnet ist.

2. Induktionskochfeld (1) nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Induk-
torspulen (3) in Draufsicht auf das Induktionskochfeld (1) in einem dichtgepackten
Muster, insbesondere einer hexagonal dichtesten Packung, angeordnet sind und
mindestens ein IR-Sensor (4a) in einer Liicke (L) der Induktorspulen (3) angeord-

net ist.

3. Induktionskochfeld (1) nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass in samtli-

chen Licken (L) der Induktorspulen (3) ein IR-Sensor (4a) angeordnet ist.

4. Induktionskochfeld (1) nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass nur in ei-
nigen der Liicken (L) der hexagonal dichtesten Packung der Induktorspulen (3) ein

IR-Sensor (4a) angeordnet ist.

5. Induktionskochfeld (1) nach einem der vorhergehenden Anspriche, dadurch ge-
kennzeichnet, dass eine minimale Anzahl von IR-Sensoren (4) vorhanden und an-
geordnet ist, so dass eine Kreisflache auf dem Kochfeld (1) mit einem Durchmes-

ser von mindestens 20 cm mindestens einen IR-Sensor (4z) umfasst.

6. Induktionskochfeld (1) nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass eine mi-
nimale Anzahl von IR-Sensoren (4) vorhanden und angeordnet ist, so dass eine
Kreisflache auf dem Kochfeld (1) mit einem Durchmesser von mindestens 20 cm

mindestens zwei IR-Sensoren (4z) umfasst.

7. Induktionskochfeld (1) nach einem der vorhergehenden Anspriche, dadurch ge-

kennzeichnet, dass das Induktionskochfeld (1) dazu eingerichtet ist,
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10.

11.

13

— zum Betreiben eines bestimmten Zubereitungsgeschirrs (Z) verwendete In-
duktorspulen (3z) zu erkennen,

— auf der Grundlage der erkannten Induktorspulen (3z) zu bestimmen, welche
IR-Sensoren (4z) von dem bestimmten Zubereitungsgeschirr (Z) Uberdeckt
sind und

— nur solche IR-Sensoren (4z) zur Temperaturbestimmung des bestimmten Zu-

bereitungsgeschirrs (Z) heranzuziehen.

Induktionskochfeld (1) nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass das Induk-

tionskochfeld (1) dazu eingerichtet ist ,

— auf der Grundlage der erkannten Induktorspulen (3z) zu bestimmen, welche
IR-Sensoren (4z) von einem Randbereich des bestimmten Zubereitungsge-
schirrs (Z) Uberdeckt sind und

— nur solche IR-Sensoren (4z) zur Temperaturbestimmung des bestimmten Zu-

bereitungsgeschirrs (Z) heranzuziehen.

Induktionskochfeld (1) nach einem der vorhergehenden Anspriche, dadurch ge-
kennzeichnet, dass unterhalb der Zubereitungsplatte (2) mehrere Kontakttempera-
tursensoren (5) an der Zubereitungsplatte (2) seitlich versetzt zu den IR-Sensoren

(4) angebracht sind.

Induktionskochfeld (1) nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, dass das Induk-
tionskochfeld (1) dazu eingerichtet ist, Signale mindestens eines von dem be-
stimmten Zubereitungsgeschirr (Z) Giberdeckten, benachbart angeordneten Paars
aus einem IR-Sensor (4z) und einem Kontakttemperatursensor (5) korreliert aus-

Zuwerten.

Induktionskochfeld (1) nach einem der Anspriiche 9 oder 10, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Kontakttemperatursensoren (5) mittig in Bezug auf die Induk-

torspulen (3), insbesondere an samtlichen Induktorspulen (3), angeordnet sind.
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